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(54) Title: POLYPHENYLSULPHONE-POLYTETRAFLUOROETHYLENE COMPOSITIONS AND USE THEREOF

(54) Bezeichnung : POLYPHENYLSULFON-POLYTETRAFLUORETYLEN-ZUSAMMENSETZUNGEN UND IHRE VER-
WENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing plastic molded bodies, characterised in that the two plastic materi-
als PPSU and PTFE are mixed with one another at a temperature of 340 degrees Celsius to 385 degrees Celsius in an extruder, the
resulting compound is granulated and the granules are extruded into plastic molded bodies at a screw temperature of 370 degrees
Celsius to 390 degrees Celsius. The plastic molded bodies obtained are used as anti-wear tapes in oil delivery pipes.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoffformkérpern, dadurch gekennzeich-
net, dafl man die beiden Kunststoffe PPSU und PTFE bei der Temperatur von 340 Grad Celsius bis 385 Grad Celsius miteinander
in einem Extruder mischt, das erhaltene Compound granuliert und das Granulat bei 370 Grad Celsius bis 390 Grad Celsius
Schneckentemperatur zu Kunststoffformkdrpern extrudiert. Die erhaltenen Kunststotfformkdrper werden als anti-wear-tapes in
Olfsrderleitungen verwendet.



